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財團法人工業技術研究院 函
地址：31057新竹縣竹東鎮中興路4段195號

承辦人：張綾珂

電　話：03-5913797

電子信箱：lingkochang@itri.org.tw

受文者：高雄市政府

發文日期：中華民國108年05月20日

發文字號：工研材字第1080008748號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (1080008748A00_ATTACH1.pdf)

主旨：檢送「建築數據與智慧生活國際研討會」活動DM一份，請

轉知所屬並派員踴躍參加，請查照。

說明：

一、旨揭研討會係本院承接內政部建研所108年度「智慧化居住

空間整合應用計畫」業務委託之專業服務案項下活動，舉

辦目的係為國內外建築數據與智慧生活發展趨勢與問題引

入新的訊息與思維，經由國內外的經驗互動激發出新的火

花，同時提供各界交流合作的機會。

二、旨揭研討會辦理時間僅訂於本(108)年06月26日(星期三)上

午9點至下午5點，隨函檢附活動DM一份，敬請轉知踴躍報

名參加，報名網址：www.ils.org.tw 點選【活動資

訊】。

三、本次活動免費報名，且全程參與者提供技師執業執照換發

積分、建築師開業證書換發積分(會後寄發)、公務人員終

身學習時數認證，請事先完成線上報名並填列身份證字

號，俾利辦理活動人數統計及後續登錄認證時數。

正本：外交部、財政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、勞動部、衛生福利部、文化

部、科技部、國家發展委員會、行政院農業委員會、原住民族委員會、客家委員會、

保存年限:
檔　　號:

2

高雄市政府 1080521

*10802807600*
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行政院公共工程委員會、行政院原子能委員會、行政院環境保護署、內政部警政署、

內政部營建署、內政部消防署、中央警察大學、國立故宮博物院、臺北市政府、新北

市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、基隆市政府、新竹縣

政府、新竹市政府、苗栗縣政府、彰化縣政府、南投縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政

府、嘉義市政府、屏東縣政府、宜蘭縣政府、花蓮縣政府、臺東縣政府、澎湖縣政

府、金門縣政府、連江縣政府、國立政治大學、國立清華大學、國立臺灣大學、國立

臺灣師範大學、國立成功大學、國立中興大學、國立交通大學、國立中央大學、國立

中山大學、國立臺灣海洋大學、國立中正大學、國立高雄師範大學、國立彰化師範大

學、國立陽明大學、國立臺北大學、國立嘉義大學、國立高雄大學、國立東華大學、

國立暨南國際大學、國立臺灣科技大學、國立雲林科技大學、國立屏東科技大學、國

立臺北科技大學、國立臺北藝術大學、國立臺灣藝術大學、國立臺東大學、國立宜蘭

大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、國立臺南藝術大學、國立臺南大學、國立

臺北教育大學、國立臺中教育大學、國立澎湖科技大學、國立勤益科技大學、國立體

育大學、國立臺北護理健康大學、國立高雄餐旅大學、國立金門大學、國立臺灣體育

運動大學、國立臺中科技大學、國立屏東大學、國立臺北商業大學、台灣電力股份有

限公司、台灣自來水股份有限公司、台灣中油股份有限公司、台灣糖業股份有限公

司、臺北自來水事業處、中華民國電機技師公會、臺北市冷凍空調技師公會、海洋委

員會海巡署、中華民國冷凍空調技師公會全國聯合會

副本：內政部建築研究所(含附件)
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